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EPBOARD 0700HT
Placa epdxi para modelagao

APLICACOES

EPBOARD 0700HT é uma placa epdxi para modelacéo resistente a altas temperaturas, adequada para modelos
mestres na fabricagcdo de moldes de pré-impregnados em autoclave. Também pode ser usada em moldes de
termoformagem a vacuo ou diretamente em moldes para pequenas séries de pegas em composito.

CARACTERISTICAS

+ Alta estabilidade dimensional

» Boa tenacidade e excelente estabilidade das bordas
* Resisténcia a altas temperaturas

* Baixa densidade

* Alta qualidade superficial

PROPRIEDADES FiSICAS

Produto EPBOARDO700HT
Cor Azul-escuro
Densidade 0.72-0.78g/cm3

PROPRIEDADES MECANICAS

Caracteristica ensaiada Método de ensaio EPBOARDO700HT
Tg/°C 1ISO11357:2002(DSC) 2150

Dureza (25°C) 1ISO868:1985 272D

CTE ISO11359-2:1999 <49*10-6K-1
Modulo de flexdo/MPa 1ISO178:2001 21800

Resisténcia a flexdao/MPa 1ISO178:2001 =238

Resisténcia a compressao/MPa 1ISO604:2002 253

* Condigbes de cura: os dados acima baseiam-se em ensaios apds pés-cura de 65°C 7h + 100°C 1h + 130°C 1h +
160°C 8h.
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ORIENTACOES DE PROCESSAMENTO:

Colagem das placas:

1. Cortar, preparar e pré-montar os blocos a seco.
2. Lixar ambas as superficies da unido com lixa de gréo 320.

3. Remover o p6é com ar comprimido e usar um solvente adequado, como acetona, para eliminar contaminantes das
superficies a serem coladas.
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4. Aguardar a evaporagao de qualquer solvente residual antes da colagem.
5. Aplicar uniformemente cerca de 600g de adesivo epdxi em ambas as superficies com uma espatula dentada.

6. Unir as duas superficies com adesivo ainda fresco e aplicar pressao uniforme até o adesivo comegar a sair pela
junta. Remover o excesso e verificar se a espessura da junta € uniforme e ndo excede 1mm.

7. Manter as placas no lugar com fixagao leve ou com um peso sobre toda a superficie superior do conjunto,
garantindo pressao uniforme em toda a placa.

8. Sempre aguardar tempo suficiente para a cura do adesivo antes de continuar a usinagem.

9. Recomenda-se uma pds-cura para atingir o desempenho térmico maximo do sistema. Resfriar a pecga até a
temperatura ambiente dentro da autoclave, a uma taxa n&o superior a 20°C por hora. Isso evita choque térmico na
placa e no adesivo, que poderia causar falhas de adesao e fissuras por tensédo na placa.

Suporte:

A placa de ferramentaria deve ter suporte adequado para evitar tensdes excessivas causadas pelo préprio peso.
Para modelos grandes, recomenda-se uma estrutura de ago para minimizar deformacgdes e facilitar o manuseio.
Usar um dos adesivos recomendados para fixar suportes traseiros ou estruturas a placa. Ter cuidado com fixagbes
mecanicas em placas para alta temperatura: diferengas nos coeficientes de expanséao térmica podem causar
empenamento ou microfissuras durante o aquecimento e o resfriamento.

DIMENSOES DE PLACAS DISPONIVEIS

1500*500*50mm
1500*500*75mm
1500*500*100mm

PRECAUCOES DE MANUSEIO:

Processar em local bem ventilado e evitar o contato com a pele durante a usinagem. Usar luvas, mascara, 6culos
de seguranga e roupas de protegao. Para mais informagdes, consultar a ficha de dados de seguranga.
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NOTA:

Os dados acima foram medidos em condigdes especificas. Os procedimentos e as condi¢gdes de processamento
podem variar nas aplicacdes reais; portanto, realizar os ensaios necessarios antes do uso e confirmar que o
produto atende aos requisitos da aplicacao. A EPTEK garante que seus produtos atendem as suas normas mais
rigorosas de gestdo da qualidade.
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